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投资者关系活动记录表

编号：2026-007

投资者关系活动

类别

☑特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他

参与单位名称及

人员姓名

东北证券 李明

国联民生证券 王海

时间 2026年 9月 22日 14:00-15:00

地点 公司会议室

上市公司接待人

员姓名

公司董事长、总经理 王玉成先生

公司董事、董事会秘书 王丽春女士

投资者关系活动

主要内容介绍

公司交流的主要内容如下：

1、公司作为分销商的核心价值体现在哪些方面？

分销商作为连接供应商与客户的重要桥梁，公司的核心价

值首先体现在商务服务能力，公司可通过丰富的销售网络快速

响应客户需求；其次是技术支持能力，公司配备了专业的技术

团队，能够基于公司的产品为客户提供应用设计方案，有效缩

短客户的研发周期，帮助客户降低综合成本，增强客户粘性，

亦深化了与原厂的合作关系。

2、公司技术团队是如何给公司业务推广进行赋能的？

公司目前拥有由 AE、FAE 和模组研发人员组成的技术服务

团队，并配备专业实验室及测试设备，从客户需求评估开始，

公司可以参与客户方案设计、开发调试、测试认证、生产导入



及售后维护等全链条。依托技术赋能，公司能够帮助终端客户

缩短研发周期与加快产品化进程，降低客户综合试错成本；同

时增强客户粘性，深化与上游原厂的技术协同，打造差异化的

“技术型分销商”品牌优势。

3、公司上半年的业绩增长主要来自哪些方面？

2026 年上半年半导体的行业景气向好，带动了客户的需

求整体增长，公司的整体的销售规模也随之逐步扩张。从整体

来看，主要增长引擎仍以传统消费电子领域为基础，增量贡献

主要来自汽车电子、新能源及机器人等高景气赛道。在汽车、

电子、工业、新能源、机器人、通讯和数据中心等领域，受益

于行业技术升级和智能化趋势，同时叠加公司前期在上述领域

的积极布局和投入，相关的业务均比去年的同期有了较大幅度

的提升。

4、公司目前对端侧 AI 相关品类的布局情况及未来展望

如何？

公司依托多年积累的原厂资源、客户网络、供应链能力和

技术服务体系，围绕 AI SoC、AI 协处理器、存储、智能模组

及周边元器件持续完善产品布局，同时链接模型、推理框架、

数据治理、系统解决方案和企业智能体等应用能力，形成覆盖

端侧 AI 关键环节的合作生态。

随着端侧 AI 加速进入消费电子、工业设备、机器人和智

能办公等场景，电子元器件产业的服务模式也在发生变化。客

户需要的不再只是单一器件，而是能够兼顾算力、存储、外围

器件、操作系统和模型应用的完整方案。对公司而言，端侧

AI 既带来了新的产品机会，也推动公司进一步发挥连接产业

上下游的价值。公司将通过持续整合原厂、技术伙伴和终端客

户资源，向覆盖软硬件协同和 AI 应用落地的产业服务平台升

级。未来，公司将继续聚焦电子制造领域，深化端侧 AI 产品

及服务能力，与产业伙伴共同完善开放协同的应用生态，推动



更多 AI 创新成果进入真实场景、形成实际生产力。

附件清单（如有） 无

日期 2026年 9月 22日


